附件:
东南大学第二届集成电路(IC)设计竞赛说明
一、参赛对象
东南大学（含无锡分校）各专业在读研究生（含博士生），以无锡分校、集成电路学院、电子科学与工程学院、信息科学与工程学院、计算机科学与工程学院、电气工程学院，自动化学院，仪器科学与工程学院等相关院系同学为主，也欢迎其他院系的学生参加。对于优秀的东南大学各院系本科学生，欢迎参加仿真组别的竞赛。
二、竞赛内容
本次竞赛参加流片的芯片设计，需统一采用竞赛指定并提供的TSMC 0.35um工艺，参加仿真组别的芯片设计采用的工艺不受限制。电路设计采用的EDA软件工具平台以Cadence和HSPICE为主，也可采用其它行业认可的EDA软件工具。
开放式自主命题竞赛，参赛队自主命题，自主设定目标和设计参数，独立完成一个有一定功能的参赛作品。按时向组委会提电路及版图数据以及设计报告、测试报告（可选）等，组委会根据设计报告及芯片测试结果评定奖项。
仿真组评奖在9月份前后（MPW流片前）完成，流片组评奖在完成MPW流片及封装测试后规定的期限内完成。
三、报名事项
本校参赛队员到无锡分校网站下载报名表，将报名表发送到指定邮箱。
报名以收到组委会回执邮件为准（人工回复）。竞赛不收取报名费。
报名时间：2015年6月1日--6月8日24点
四、竞赛时间
初评时间：6月30日晚在无锡分校网站公布进入复赛的参赛队名单，并email通知各参赛队
技术咨询：6月20日—6月30日，同期提供设计所需要的技术资料
提交仿真设计报告：截止8月29日24点
提交测试报告：芯片完成封装并返还参赛队后的1个月以内（不含假期）
颁奖时间：2016年月5月前后
具体时间以无锡分校网站通知为准。
五、联系方式
联系方式： 无锡赛区   吴承恩  15005176271；838275795@qq.com
               无锡赛区   赵  欣  15195772122；690912826@qq.com
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说明：
· 每件作品的完成者原则上不超过1人；
· 请保存文件名为：第一完成者学号＋作品全名；
· 报名表作品内容介绍需精炼，不宜超过2页；
· 将电子版报名表发至690912826@qq.com，邮件主题：第一完成者学号＋作品全名；
· 报名截止日期：2015年6月8日24点，报名以收到组委会确认邮件为准。
